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Z10 BC 
 

Contexte 

 

Il arrive que ce soient les choses qui manquent ou qui nôarrivent pas pour une raison quelconque qui vous 
frappent tout à coup. Ainsi, nous avons remarqu® quôil nôest plus question du óMainframe Charterô pour le z10. 
Nous lôavons bien compris, le Green Data Center se trouve au premier plan aujourdôhui (et pour cause). Il 
nôemp°che que selon nous, le Mainframe Charter est toujours, ou m°me plus que jamais dôactualit®. 
Pourquoi ? Examinons un peu ses trois piliers : Innovation, Value et Community. 

Lôinnovation (Innovation) est bel et bien de retour avec un processeur presque deux fois aussi rapide que son 
prédécesseur, offrant une vitesse de 3,5 Ghz. Dôautres aspects novateurs que nous ®lucidons sont les tiroirs 
dôentr®e-sortie remplaçables à chaud, FICON High Performance for z ... 

Les aspects valeur (Value) sôexpriment entre autres par une nouvelle baisse de quelque 10% du rapport MSU 
vis-à-vis du MIPS, le prix plus abordable dôun mod¯le dôentr®e de gamme é 

Quant ¨ lôaspect communauté (Community), il ne d®pend naturellement pas dôun mod¯le sp®cifique mais nous 
sommes clairement sur la bonne voie à ce niveau aussi. De plus en plus de jeunes se lancent à nouveau dans 
une carrière active sur le mainframe et se font entendre de vive voix (cf. lôinitiative zNextGen, DestinationZ é).  

System z10 BC : généralités 

 

 

Voici une photo du nouveau System z10 BC qui, ¨ lôimage de ses prédécesseurs, est clairement inspiré sur le 

modèle EC. Nous verrons n®anmoins quôun certain nombre de nouveaut®s se cachent bel et bien sous son 

capot. 
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System z10 BC 

Un seul modèle de matériel 

Nouveaux tiroirs CPC et I/O 

Uniprocesseur plus rapide ï 3,5 GHz 

Jusque 5 CP ï Jusque 10 IFL 

130 réglages de capacité CP 

PU et SC SCM remplaçables 

Jusque 120 Go de Customer Memory 

HiperDispatch 

Large Page Support (1 Mo) 

8 Go réservés à HSA 

Support de provisionnement de capacité 

Hardware Decimal Floating Point 

Infiniband Coupling Links 

é 
STP via InfiniBand 

 
OSA-Express3 

 
Amélioration de performance FICON  

Prise en charge HiperSockets Layer 2  

CPACF étendu 

CBU & On/Off CoD étendu 

Scheduled Outages réduits 

RAS amélioré 

Power Monitoring Support 

InfiniBand (IFB) I/O Interconnect 

Tiroirs I/O remplaçables à chaud 

Les principales nouveautés comprennent entre autres : 

 

    

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous expliquons un certain nombre des nouveautés plus en détail ci-après. 

 

System z10 BC : éléments spécifiques 

 

Spécifications techniques 
 

Le z10 BC porte le numéro de type machine 2098. Comme de coutume, le BC est compos® dôun seul ch©ssis 
refroidi ¨ lôair. Dôautre part, il nôy a plus quôun modèle : le E10, qui offre 12 PU dont 2 servent de SAP. Cela 
signifie quôil reste 10 PU qui peuvent être définis comme CP, IFL, ICF, zAAP, zIIP et éventuellement SAP. 
Lorsque lôensemble des 10 PU sont définis, il ne reste plus de processeur de réserve. Tenez par ailleurs 
compte du fait que le z10 BC est légèrement plus haut (± 7 cm) et plus profond (± 23 cm) que son 
prédécesseur, le z9 BC. 

La capacité de mémoire minimum diminue de 8 Go sur le z9 BC à 4 Go sur le z10 BC. Contrairement au z9 
BC, ces 4 Go sont entièrement disponibles pour le client, car à lôinstar du z10 EC, une partie fixe séparée est 
également réservée pour le HSA sur le z10 BC. Pour ce dernier, elle sô®l¯ve ¨ 8 Go. La mémoire maximale 
disponible pour le client est de 120 Go, une limite qui sera port®e ¨ 248 Go au milieu de lôann®e prochaine. 

Tout comme le z10 EC, le z10 BC est ®galement dot® dôun processeur nettement plus rapide que son 
prédécesseur, puisquôil sôagit dôun processeur ¨ quatre cîurs (dont 3 cîurs actifs) de 3,5 GHz. Ainsi, 
lôuniprocesseur serait jusquôune fois et demie plus rapide que le modèle précédent. 

Accentuons à présent surtout les éléments spécifiques du nouveau z10 BC. Un certain nombre dôentre eux 
figuraient déjà sur le z10 EC, pour lesquels nous vous référons à notre bulletin précédent :  

- Hardware Decimal Floating Point 

- Lôutilisation de la nouvelle technologie InfiniBand  

o En remplacement des STI 

o Pour les Coupling Links à plus courte distance 

o En support du Server Time Protocol 

- La mémoire réservée pour le HSA 

- Présentation des avantages du (des) processeurs plus rapide(s) 
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Un modèle unique à granularité accrue 

 

La déclinaison du z9 BC en deux modèles, ce qui pouvait initialement surtout se répercuter lourdement sur le 
coût CBU, nôa pas vraiment ®t® un succ¯s. Depuis, IBM sôest rendu compte que cette déclinaison était 
relativement artificielle. Côest pourquoi il lôabandonne ¨ nouveau avec le z10 BC.  

Cette machine (2098) existe encore en un seul modèle : le E10, où le ó10ô réfère au nombre de moteurs 
utilisables. Parmi ces 10 moteurs, 5 peuvent être définis comme CP traditionnels. Chaque moteur offre 26 
réglages de capacité possibles, ce qui équivaut à un total de 130 réglages de capacité, allant de A01 à Z05. 
Le óA01ô a un seul moteur au réglage de capacité le plus bas (A), le óZ05ô a 5 moteurs au réglage de capacité 
le plus élevé (Z). Nous obtenons ainsi une portée de 26 à 2760 mips.  

Il en résulte le schéma suivant : 

 
 

Les moteurs peuvent être définis comme suit :  

 

CP IFL zAAP zIIP ICF 

 

SAP 

additionnels 

Réserves 

0 ï 5 0 ï 10 0 ï 5 0 ï 5 0 ï 10 0 ï 2 
0 si entièrement 

configurés 

 

Vous pouvez constater que chacun des 10 moteurs peuvent être définis : ex. 10 IFL, 10 ICF ou 5CP et 5 zIIP 
é  Cela implique cependant quôil ne reste plus de moteur de réserve si les 10 moteurs sont tous utilisés. 

 

Sous le capot : tiroirs dôentr®e-sortie remplaçables à chaud et SCM vs MCM 
 

M°me si lôext®rieur du z10 BC est identique au châssis A du z10 EC, lôint®rieur diff¯re pour la premi¯re fois 
des cages CEC et I/O traditionnelles qui étaient restées pratiquement inchangées depuis lôannonce du z900 
en 2000. Il sôagit des SCM rempla­ables ¨ chaud et des tiroirs I/O remplaçables à chaud. 

Le schéma ci-dessous nous sert de guide pour élucider le tout : 
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Vous pouvez constater quelques nettes différences avec tous les modèles précédents. La cage I/O a disparu 
et est remplacée par maximum 4 tiroirs I/O. Ceux-ci contiennent chacun 8 cartes I/O (4 ¨ lôavant et 4 ¨ 
lôarri¯re) qui sont placées horizontalement au lieu de verticalement auparavant. Un tiroir (ódrawerô) peut être 
rajouté en maintenant le système opérationnel (« remplaçable à chaud »). Ils peuvent aussi être remplacés en 
convergence lorsque dôautres cartes peuvent reprendre la charge de travail I/O. 

 

Vous constaterez également que le CEC à structure en carnet (óbookô), tel que nous le connaissions jusquôici, 
a disparu. Cette structure a elle aussi est remplacée par un tiroir (CPC). A notre avis, le refroidissement était 
la principale raison de sôen d®faire. Dôune part, les cîurs sont devenus nettement plus rapides et dôautre part, 
lôon a voulu maintenir le refroidissement ¨ lôair pour la s®rie BC. Cela a n®cessit® deux interventions : 
premièrement, le Multi Chip Module (MCM) a été remplacé par le Single Chip Module (SCM). Deuxièmement, 
le module ne comporte plus que 3 processeurs actifs au lieu du quad-core du z10 EC.  

 

Comment sont-ils montés ? Le module MCM du z10 EC contient p.e. 
5 puces PU ¨ quatre cîurs et 2 puces SC (System Controller).  

Dans le cas du z10 BC, les puces PU et SC sont montées sur des modules séparés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puce PU 

 

 

     Puce SC 
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Ces puces sont mont®es dans ce quôon appelle un heat sink, ce qui se traduit le mieux par ailette de 

refroidissement, absorbeur de chaleur. 

 

Voici comment un SCM (Single Chip Module) est monté dans un heat sink : 

 

 
 

De cette manière, 4 puces PU ¨ 3 cîurs et 2 puces SC sont donc montées. Vu de haut, le tiroir CPC se 

présente donc ainsi : 

 
 

 

 

 

Vu que les autres fonctionnalités du z10 BC sôappliquent également en grande partie sur le z10 EC (GA2), 

nous les analyserons ci-après et indiquerons les éventuelles différences entre le z10 BC et le z10 EC. 


